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ГОСТ Р 50621—93 
(М Э К  326—4—60)

ГО С УДАРС ТВЕН Н Ы Й  С ТА Н Д А Р Т РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И

ся
П Л А ТЫ  ПЕЧАТНЫ Е 

О ДН О  И Д В УС ТО РО Н Н И Е С 
Н Е М Е ТА Л Л И ЗИ Р О В А И Н Ы М И  ОТВЕРСТИЯМИ

Общие технические требования

Single and double sided printed boards 
w ith  plain holes. General specification

Дата введения 1994—07—01 

1 О БЛАСТЬ П Р И М ЕН ЕН И Я

Настоящий стандарт распространяется на одно* и двусторон­
ние печатные платы с неметаллизированиыми отверстиями незави­
симо от метода их изготовления. Он предназначен в качестве осно­
вания для заключения соглашении между потребителем и изгото­
вителем. Термин «технические условия» (ТУ), используемый в дан­
ном стандарте, относятся к таким соглашениям.

Настоящий стандарт устанавливает объем и последователь­
ность испытаний печатных плат, а также методы проведения испы­
таний.

2 НО РМ АТИ ВН Ы Е СС Ы Л КИ

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие 
стандарты.

ГОСТ 23751—86 «Платы печатные. Основные параметры конст­
рукции»

ГОСТ 23752.1—92 «Платы печатные. Методы испытаний»

3 О БЩ И Е  П О ЛО Ж ЕНИ Я

В таблицах 1 и 2 содержатся основные характеристики печат­
ных плат и ссылки на соответствующие пункты ГОСТ 23752.1, рег­
ламентирующие испытания для их проверки.

Издание официальное 
★

1
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Пели в ТУ не оговорено особо, то следует проводить испытания 
по таблице П Дополнительные характеристики для включения в 
ТУ выбирают из таблицы 2.

Дополнительные требования к испытаниям, если необходимо, 
указываются в ТУ в соответствии с ГОСТ 23752.1.

Таблицы не устанавливают последовательность проведения ис­
пытаний. Испытания проводят в любой последовательности, если в 
ТУ не оговорено особо.

Количество образцов для испытаний должно определяться ТУ.

4 И С П Ы Т Ы В А Е М Ы Е  О Б Р А З Ц Ы

Предпочтительно испытания должны проводиться на серийных 
печатных платах.

Нели по согласованию между потребителем и изготовителем 
используются тест-купоны, то они должны быть изготовлены в со­
ответствии с 4.2 ГОСТ 23752.1.

Размеры и расположение элементов проводящего рисунка тест- 
платы и тест-купонов устанавливают в соответствий с рисунком !•

5 Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я

Технические условия должны содержать четкую и полную ин­
формацию для определения качества печатной платы.

При необходимости параметры следует задавать либо допусти­
мыми отклонениями, либо номинальными значениями без допусков, 
либо предельными максимальными или минимальными значениями.

Гели необходимо установить конкретные требования или пара­
метры для определенных элементов рисунка печатной платы, то они 
должны распространяться только на эти элементы и устанавливать­
ся в соответствии с ГОСТ 23751.

Г> Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  П Е Ч А Т Н Ы Х  П Л А Т

Перечень основных обязательно контролируемых параметров, 
их значения и методы контроля приведены в таблице 1.
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Рис>нок 1 — Составной рисунок для испытании
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Т а б л и ц а  I Основные параметры печатных плат

Н аи м ен о в а н и е
п ар а м е тр а

Г О С Т  2 3 7 7 ,2  I

« я
з §

§ Г ?\о
о. я* аnf СС OJ
О  Р  х  
С о ?

о ^
и  У  О£  С_=f Л ои Р у
я «

S ? 2

Т р еб о в ан ия  
к ко н тр о л и р уем о м у  

п ар а м е тр у
П р и м е ­
чание

Общий ос­
мотр

Внешний пил

Дефекты про­
водников

Частицы меж­
ду проводника­
ми

Проверка ра *- 
мерой:

габаритные 
размеры пе­
чатной платы

1А

В

! В
пли
1C

Состав­
ной ис­
пытывае­
мый ри­
сунок

F

Рисунок, маркировка, 
обозначения и внешний 
вид материала должны 
полностью соответство­
вать ТУ. Не должно быть 
видимых дефектов

Платы должны быть 
тщательно обработаны 
высококачественным спо­
собом в соответствии с 
современным уровнем 
производства

Не должно быть тре­
щин или разрывов. Де­
фекты, такие как непо­
крытые места ити дефек­
ты по краю, допускают­
ся при условии, что ши­
рина проводника или 
п у т ь  утечки между про­
водниками уменьшается 
не более, чем оговорено 
в ТУ, например на 20 или 
05 %

Допускаются невыт- 
ра в ленные металличес­
кие частицы, уменьшаю­
щие путь утечки не бо­
лее чем на 20 %, но не 
уменьшающие минималь­
но допустимые расстоя­
ния между элементами 
проводящего рисунка

Размеры п допуски до­
лжны соответствовать 
ТУ. Номинальная тол­
щина платы должна со­
ответствовать ТУ

Проверяет­
ся при необ 
х о д и м о с т и  

по испыта­
нию 2 А
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ПродоАЖснис таблицы I
1 п е л  2 * г , 2  1
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м о н т а ж н ы х  о )  п е р с т н и ОГВОТСТВИИ с
т д ж н ы  с о о т  в е т с т в о п а т ь  
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с  1 О С  Г 
2 3 7 5 1

р а з м е р ы 2 А — C o e i a  в - Т а к и е  д е ф е к т ы ,  к а к  н с - ■—
д е ф е к т о в н о н  и с ­ и о к р ь м ь ч 4 м е с т  и д е ф е к -

п и т  ы в а е - ч я  н о  к р а ю ,  д о п х е к а ю г

МЫИ  р и - СИ П р и  ХСЛОВИИ,  4 1 0  1ПИ-
С) ЛОК р и н а  п р о п о  1 НИКЯ н е  

\  м е и ы и а е т с и  б о л е е ,  ч е м  
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м е р  п а  2 0  п л и  3 5  %  
Д л и н а  ю ф е м а  L  н е  д о л ­
ж н а  б ы т ь  б о л е е  ш и р и н ы  
п р о в о д н и к а  ,S и л и  5  м м  
( с м  р и с у н о к  2 )
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Продолжение таблицы 1
ГОСТ 23732 1

П ап м п ш н ан м с  
M<f|VMMei |ы ОС

-  т 

Г  3 

£1 П
о

д
р

о
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н
о
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и
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ue
ae

 
мы

е 
в 

ТУ

■я —
о в "
О  £ О

« £  §С о u т

V- -  г- и

Требования  
к контролируем ом у  

п а р а м ? ipy

П р и м е­
чание

расстояние 
между про­
водниками

F Расстояние между 
проводниками должно 
быть не менее указанно­
му в ТУ

—

песо г, м е т е ­
ние отвер­
стия и коп­
та к! но и пло­
щадки

1А.
2А

С о с о ч ­
ной ис­

пытывае­
мый ри- 
С\ НОК

Не должно быть раз­
рыве п на контактной 
площадке, а также в 
месте перехода конi ак г- 
ной плота  ikti к провод­
ишь

д о п у с к  на 
расположе­
нно центров 
огверс!ип

Электричес­
кие параметры

Чо же Центры отверстий дол­
доны быть в пределах до- 
п> скаемых отк тонений, 
О! опоре иных ТУ

Сопротивле­
ние изоляции*

6 А Е Сопро игление изоля­
ции \Г> WNHO COO 1 ВС 1С I ЕГО- 
вать ТУ

Сопротивле­
ние изоля­
ции должно 
и тер яться  
после вы­
держки в 
нормальных

\СЛО ВИЯ X

после пред­
вари гелыюн 
выдержки в 
нормальных 
условиях

I 8 A к Conpoi явле­
ние мюля- 
ции должно 
измеряться 
до и после 
вы 1 сржкп в 
нормальных 

\ ело mi их

в нормаль­
ных атмос­
ферных ус­
ловиях

6 А *
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Продолжение таблицы /
ГО С Т  23 ">2 1

,, 3 5 Требования
П р и м е ­Н аим енование и <и g п - к контролируем ом у

параметра

е .2
S i
я  =

О «Ь*г  и £
45 ■= Н
s S1»
4 * 1 1

О ?

“ л °£  2  s
^ О £  « ”  з  ч а
г *  s *  
о 2 2 С

парам етру чание

при повы- 6А * _, ̂ Применяе­
шейной вла- мые условия
ЖНОСТ1! И выдержки
температуре должны 

быть уста­
новлены в 
ТУ

при повы­
шенной тем-

6 Л *• — —

пературе
Механиче­

ские испытания
Прочность на G Прочность на отслаи­

отслаивание: вание должна соответст­
вовать ТУ

в нормаль­
ных атмос­
ферных усло­
виях

Ю Л *

при повы­
шенной тем­

10В ■it »

пературе 
Прочность на ПА * J Контактная площадка _

отрыв контакт­ че должна отделяться от
ных площадок с печатной платы во вре­
неметаллнзнро- мя папки.
ваниыми отвер­ Прочность на отрыв
стиями л о л ж  и а быть не мен ее

значении, оговоренною и 
ТУ

Плоскост­ Г 2 Л * Деформация не чолж- —
ность на превышать значений, 

указанных в ТУ
Другие испы­

тания
Алюзия ме­ 1 3 А К Не должно быть ви­ .—

таллического димого прилипания по­
осаждения крытия к липкой ленте
(контактные после удаления ее с про­
участки) водников, кроме частии 

покрытия
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Продолжение таблицы 1
ГО С Т  23752 I

Наименование
параметра вс

S 
X 

_  га 
О . L .« 5
*  С©5X  s

х
о i  
о 2>»Ь  В г ,

I I -М (U
© © 3C o S

• а * Требования 
к контролируемому 

параметру

Толщина
таллического
осаждения
(контактные
участки)

Паяемость:

ме 13F

14А

К

Н, А

а) с исполь­
зованием неак­
тивного 
флюса:

Толщина должна соот­
ветствовать установлен­
ным в ТУ значениям

Проводники должны 
быть покрыты гладким и 
светлым припоем со сле  ̂
дами (не более 5 %) рас­
сеянных дефектов, таких, 
как точечные отверстия, 
несмоченные и недоста­
точно смоченные участ­
ки. Дефекты не должны 
быть сконцентрированы 
на одном участке

в состоянии 
поставки

после уско­
ренного ста­
рения

Смачивание. Образец 
должен смачиваться 2 с. 
Если используется вре­
менное защитное покры­
тие, способное паяться, 
то образец должен сма­
чиваться в течение 3 с.

Недостаточное смачи­
вание. Образец нахо­
дится в контакте с рас­
плавленным припоем не 
менее 5 и не более 6 с. 
Нс должно быть недос­
таточно смоченных уча­
стков

Смачивание. Образец 
должен смачиваться 4 с.

Недостаточное смачи­
вание. Образец должен 
находиться в контакте с

Приме­
чание

Тип флюса 
согласуется 
между пот­
ребителем и 
изготовите­
лем
Применяе­
мые условия 
должны ого­
вариваться в 
ТУ

8
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Продолжение таблицы 1

Наименование
п ар а м е тр а

Г О С Т  23752.1

«
х
X

Г V

ц
X  =

X
У 4)

© го
с [  С  щ

С о  ^

и “ о
о

_ £  
о £  а  х « * я 2 ж я л хо  

О  !- *

Т р ебования  
к  контрол ируем ом у  

п ар ам етр у
П р и м е ­
чание

б) с приме 
пением актив­
ного флюса:

в состоянии 
поставки и 
после уско­
ренного ста­
рения

Стойкость к 
воздействию 
растворителей и 
флюсов

17А

расплавленным припоем 
не менее 5 и не более 
6 с. Нс должно быть не­
достаточно смоченных 
участков.

Для плат без и с за ­
щитным временным по 
крытием, способным па­
яться.

Смачивание. Образец 
должен смачиваться 2 с.

Недостаточное смачи­
вание Образец должен 
находиться в контакте с 
расплавленным припоем 
не м е н ее 5 и не б о лет 
6 с Не должно быть но- 
достат очно смоченных 
участков

Маркировочные знаки 
должны быть ясно чита­
емы.

Допускается частич­
ное нарушение изобра­
жения маркировочных 
знаков

Тип флюса 
согласовы­
вается меж­
ду потреби­
телем и из­
готовителем 
Применяе­
мые условия 
должны ого­
вариваться в 
ТУ

*  В соответствии с третьим абзацем пункта 4 настоящего стандарта.
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Т а б л и ц а  2 — Дополнительные параметры печатной платы
ГО С Т 237^2 I

Н а и м ен о ва ни е
пара м етр а

1 Н
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а
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Т

У

О
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ц 
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та

вн
о

го
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сп
ы

­
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ва
е

м
о
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1

Т реб о ва ни я  
к ко н тр о л и р у е м о м у  

п а р а м е тр у
П р и м е ­
чание

Проверка
размеров

Расположение 
рисунка и от­
верстий относи­
тельно базы ко­
ординат

Расположение элемен­
тов рисунка относитель­
но базы координат дол­
жно соответствовать зна­
чениям, приведенным в 
ТУ

Обычно не 
измеряется. 
Допускает­
ся контроли­
ровать по 
ширине га­
рантийного 
пояска

Электричес­
кие испытания

Сопротивле­
ние проводни­
ков

ЗА * Сопротивление про­
водников должно соот­
ветствовать ТУ

—

Устойчивость 
проводников к 
токовой нагруз­
ке

5В * Проводники не должны 
выгорать (плавиться) и 
не должно быть их ви­
димого перегрева

Электриче­
ская прочность 
изоляции

7А * Нс должно быть про­
боя

—

Уход частоты 
после воздейст­
вия окружаю­
щей среды.
/=  (40± 2) °С 
при относитель­
ной влажности

(93 ±1) %

8А * Уход частоты не дол­
жен превышать значении, 
оговоренных в ТУ

10
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

{ ОСТ 23"'*2 Г

Наименование 
и;] р а метра к

л -3
и —

x i

Xн • и  V
2 *>>

1 1 1rt = и О О 2
с  о у

ш
5 £ §
Я 0 ь» та —• те
с  = 2 =
^  ̂ Н 'чД

Требования 
к контролируемому

иараме!р>
Приме­
чание

Осажденные 
покрытия j

Адгошя ме­
таллического 
осаждения, мо- 
ю д полировки

13В Не должно 6ы1ь види­
мого вздутия или отсло­
ения осажденного по- 
крытня

Порисюсть 
покрытия, метод 
выдержки 
в га те

13С к Требования оговари­
ваю гея в ТУ

Пористость, 
метод электро­
графии

130
13F

* К Требования оговарива­
ются в TV

—

Толщина 
гальваническо­
го покрытия 
(кроме покры­
тия концевых 
контактов)

13F * Толщина покрытия дол­
жна соответствовать ТУ

* В соответствии с третьим абзацем пункта 4 настоящего стандарта.

II
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Рисунок 2 — Длина дефекта

С О С Т А В Н О Й  Р И С У Н О К  Д Л Я  И С П Ы Т А Н И Й

Составной рисунок для испытаний (рисунок 1) позволяет прово­
дить большинство испытаний на тест-плате или тест-купоне на под­
тверждение опенки.

Используя отдельные испытываемые образцы, можно провести 
следующие испытания:

Образец А. Паяемость контактных площадок.
Образец В. Сопротивление изоляции.
Образец G. Прочность на отслаивание.
Образец Н. Паяемость проводников.
Образец I. Прочность на отрыв контактных площадок с не- 

металлизированными отверстиями.
Образец К. Адгезия металлического осаждения.

1 2
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